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Abstract (en)
A process for forming a passive film excellent in degasifiability and corrosion resistance by making the film extremely flat and dense. The process
comprises subjecting the surface of stainless steel to electrolytic polishing, oxidation in an oxidative atmosphere and removal of iron oxide formed
thereon by reduction with hydrogen. <IMAGE>

Abstract (fr)
Procédé de formation d'un film passif présentant une aptitude au dégazage et une résistance à la corrosion excellentes puisqu'il est extrêmement
plat et dense. Le procédé consiste à soumettre la surface de l'acier inoxydable au polissage électrolytique, à réaliser l'oxydation dans une
atmosphère oxydante, et à éliminer l'oxyde de fer ainsi formé à la surface par une réduction à l'aide d'hydrogène.
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